
 

 

2023 北京微电子国际研讨会暨 IC WORLD 大会 

专题论坛征稿通知 

为促进集成电路行业发展，聚焦集成电路产业链整体水平，2023 北京微电子国际研讨会

暨 IC WORLD 大会（简称“IC WORLD 大会”）计划于 2023 年 9 月 25 至 27 日在北京经济技

术开发区召开。本届大会以“凝芯聚力 奋楫扬帆”为主题，将同期举办博览会、高峰论坛及

专题论坛。目前大会正在有序筹备中，现向各单位征集专题论坛议题。 

一、选题范围 

(1) 分享近几年以内发表的科研论文或研发专利，交流科研经验； 

(2) 围绕集成电路设计、制造、封测，以及第三代半导体、化合物半导体、汽车芯片

等领域的先进技术或工艺路线展开论述； 

(3) 聚焦集成电路产业链相关连续性项目，介绍生产工艺关键问题的创新性解决方案

及实践成果； 

(4) 立足企业自身实际，辐射全产业链，剖析发展过程中面临的关键热点难题，发表

实用性、前瞻性观点； 

二、具体要求  

(1) 内容：观点明确，数据充足，图表清晰，论证严谨，逻辑性强，引用他人研究成

果完整，结论可靠； 

(2) 中英文皆可，演讲时间不超过 20 分钟； 

(3) 确保稿件内容的真实性，并保证与大会现场演讲内容一致，如有不予公开的部分，

请提前删除，请勿涉及广告宣传信息。 

如有意愿参加本次大会的专题论坛演讲，请在大会官网系统（ https://www.icworld-

bism.com/）上传相关报名信息。 

届时恭候您的光临！ 

论坛咨询：侯女士 13370168971  张女士 13370171108 

展会咨询：涂先生 13370168856  李先生 13121980603 

大会咨询：李先生 17710314597 
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